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三安光电股份有限公司 

关于全资子公司购买资产暨关联交易的补充公告 

 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

公司于2020年8月19日在上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司购买资产

暨关联交易的公告》（编号：临2020-079）。根据《上海证券交易所关联交易实施

指引》的相关规定，现就公告补充“三、交易标的基本情况的（四）评估情况之市

场法评估过程、评估增值合理性、持续督导机构意见”内容如下：  

一、评估情况 

（一）市场法评估过程 

1、比较案例基本情况 

评估人员根据上述对比公司的选择标准，在已上市的半导体元器件行业公司里

选取与被评估主要业务类型较为相近的上市公司，以保证与被评估单位在经营业务

上的可比性。选择的可比公司如下表所示： 

序号 证券代码 证券简称 

1 600460.SH 士兰微 

2 600745.SH 闻泰科技 

3 300373.SZ 扬杰科技 

4 600360.SH 华微电子 

5 600171.SH 上海贝岭 

2、对比公司简介 

对比公司一：士兰微 

杭州士兰微电子股份有限公司（股票简称：士兰微，股票代码：600460.SH）是

一家专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术

企业。主要产品是集成电路以及相关的应用系统和方案，主要集中在以下三个领域：

以消费类数字音视频应用领域为目标的集成电路产品，包括以光盘伺服为基础的芯

片和系统。 

对比公司二：闻泰科技 

闻泰科技股份有限公司（股票简称：闻泰科技，股票代码：600745.SH）通讯业

务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的



主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。提供的主要产品：移动通

讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为主；半导体、新型电子

元器件。提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发。 

对比公司三：扬杰科技 

扬州扬杰电子科技股份有限公司（股票简称：扬杰科技，股票代码：300373.SZ）

集研发、生产、销售于一体,专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装

测试等高端领域的产业发展。主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整

流桥、大功率模块、小信号二三极管、MOSFET、IGBT及碳化硅 SBD、碳化硅 JBS等,

产品广泛应用于 5G、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸

多领域。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况,连续数年被中

国半导体行业协会评选为“中国半导体功率器件十强企业”,2019年位列第一。 

对比公司四：华微电子 

吉林华微电子股份有限公司（股票简称：华微电子，股票代码：600360.SH）为

国内功率半导体行业的龙头企业。主要从事功率半导体器件的设计、芯片加工、封

装及销售业务,产品主要服务于家电、绿色照明、计算机及通讯、汽车电子四大领域。 

对比公司五：上海贝岭 

上海贝岭股份有限公司（股票简称：上海贝岭，股票代码：600171.SH）是集成

电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。专注于集成电路芯

片设计和产品应用开发，报告期内，重点发展消费类和工控类两大产品板块业务，

集成电路产品业务细分为智能计量及 SoC、电源管理、非挥发存储器、高速高精度

ADC、工控半导体等五大产品领域，主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显

示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。已在智能电表领域耕耘十多年，是国内智

能电表领域品种最全的集成电路供应商，计量芯片在国家电网及南方电网统招市场

的出货量均排名第一。 

3、样本案例相关数据的选取及分析 

评估人员通同花顺获取各样本案例财务数据，具体如下： 

因素条件说明表 

       公司名称 

 

项目 

案例一 案例二 案例三 案例四 案例五 

600460.SH 600745.SH 300373.SZ 600360.SH 600171.SH 

士兰微 闻泰科技 扬杰科技 华微电子 上海贝岭 

基准日总股数（股） 1,312,061,614 1,124,033,709 472,116,893 963,971,304 704,121,614 

基准日流通股（股） 1,312,061,614 637,266,387 470,586,424 960,295,304 673,807,773 



基准日前 30 日交易均价

（元/股） 
14.76  110.71  28.49  9.04  17.52  

股权市值（万元） 1,936,602.94  11,660,616.44  1,344,427.04  870,946.88  1,225,898.90  

2019年报净资产（万元） 337,897.84  2,118,937.31  254,342.58  310,783.17  304,289.91  

基准日股权市值=基准日流通股数×基准日前 30 日交易均价（元/股）+基准日

限售股数×（1-限售股折扣率）×基准日前 30 日交易均价（元/股）； 

4、价值比率的计算 

根据同花顺提供可比公司 2019年的年报及基准日市值，计算得出的各价值比率

具体见下表： 

可比公司 士兰微 闻泰科技 扬杰科技 华微电子 上海贝岭 

P/B 5.73  5.50  5.29  2.80  4.03  

5、价值比率的修正 

参照常用的评价指标体系，一般在市场法评估时需要通过分析被评估单位与对

比案例在企业规模、经营能力、盈利能力、成长因素及风险因素等的差异，从而对

相关指数进行修正。 

A．企业规模 

一般来说规模越大的企业显示其整体实力及业务能力也更强，在各类评价或评

级活动中、各类项目招投标及与客户的洽谈中都具有一定的优势，在融资方面也会

有一定优势，抗风险能力也会比规模小的企业更好，故企业规模与企业价值呈正相

关，因此总资产、营业收入比被评估单位大的可比公司需要向上修正打分，反之则

向下修正打分。 

B．经营能力 

结合被评估单位现状，本次评估选用应收账款周转率、存货周转率及总资产周

转率对被评估单位及对比公司的经营能力指标进行分析及修正。对于经营能力比率

高于被评估单位的可比公司向上修正打分，反之向下修正打分。 

C．盈利能力 

销售净利率是指企业实现净利润与销售收入的对比关系，可用以衡量企业在一

定时期的销售收入获取的能力。指标值越高，说明销售收入的获利越高。该指标体

现了企业销售收入及费用控制的盈利能力。结合被评估单位现状，本次评估选用总

资产报酬率及净资产收益率对被评估单位及对比公司的盈利能力指标进行分析及修

正。对于盈利能力优于被评估单位的可比公司向上修正打分，反之向下修正打分。 

D．成长因素 



结合被评估单位现状，本次评估选用营业收入复合增长率及研发费用率对被评

估单位及对比公司的盈利能力指标进行分析及修正。本次对于成长性较优的可比公

司向上修正打分，而成长性较差的公司向下修正打分。 

按照《关于印发<企业效绩评价操作细则（修订）>的通知》（财统[2002]5 号）、

《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会第 14 号

令）以及有关实施细则的打分规则，对基本指标和修正指标分别计算后打分修正，

修正系数表具体如下： 

P/B修正系数表 

项目 案例一 案例二 案例三 案例四 案例五 

交易案例 P/B 5.73 5.50 5.29 2.80 4.03 

比率修正系数 0.88 0.77 0.88 0.99 0.80 

修正后 P/B 5.04 4.24 4.66 2.77 3.22 

修正后的 P/B均值为 3.99。 

被评估企业股权比准价值＝修正后的 P/B×标的公司基准日净资产 

＝3.99×14,902.43 

＝59,460.70（万元） 

6、非流通折扣率 

非流通折扣率是企业价值评估中需要经常考虑的一项重要参数。这里所谓的非

流通折扣率是参照上市公司的流通股交易价格而得到的价值折扣率。由于所评估的

价值应该是在非上市前提条件下的价值，而如果所有其它方面都相同，那么可在市

场上流通的一项投资的价值要高于不能在市场上流通的价值。为此，评估人员需要

对评估结果进行非流通折扣率方面的调整。本次参照非上市公司并购市盈率与上市

公司市盈率比较计算的非流动性折扣比例表的折价比例，取电子元器件制造业的流

动性折扣率 35.90%。 

7、评估结果 

金额单位：人民币万元 

序号 项目 P/B 

1 被评估单位修正比率乘数取值 3.99  

2 被评估单位对应参数 14,902.43 

3 被评估单位流通股权价值 59,460.70 

4 缺少流通折扣率 35.90% 

5 被评估单位股权评估值（取值到千万） 38,000.00 

经上述测算，被评估单位股东全部权益的市场法评估值取整为 3.80亿元。 



二、评估增值合理性 

目前，第三代化合物半导体关键材料独特的物理和化学材料特性决定了其优良

的应用器件性能及广泛的应用前景，关键材料的长晶和衬底制造技术是第三代半导

体领域前沿的生产制造技术之一，具有较强的稀缺性。 

北电新材主要从事第三代化合物半导体关键材料所需原材料粉料合成、长晶和

衬底的加工。前期建成的小试线一直专注于晶体缺陷密度、产品良率等技术指标的

提升，重点突破晶体生长和加工研制的关键技术。目前，采用其衬底制作芯片良率

居国内前列，晶体质量和器件应用可靠性表现良好；北电新材中试线已建成，随着

后续产能逐步扩大，营业收入及利润将会逐步增长。北电新材截至 2020 年 6月 30

日共提交国知局专利 89件，已获得授权专利 43 件，知识产权保护体系建设为后续

业务开展提供了坚实保障。 

公司全资子公司湖南三安主要从事第三代化合物半导体的研发及产业化项目，

包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链。本次以现金收购北电新

材 100%股权主要为了夯实公司集成电路原材料的布局，充分发挥协同效应，满足经

营需要，有利于公司实现产业链整合，扩大业务规模，对后续公司业务的开展将产

生积极影响。 

 

三、持续督导机构意见 

经中原证券股份有限公司核查，认为：三安光电全资子公司本次购买资产暨关

联交易事项，根据众联评报字[2020]第 1189号资产评估报告的评估价值，并经交易

双方协商决定，交易定价合理。本次关联交易已经董事会审议批准，公司关联董事

就相关议案表决进行了回避，全体独立董事均发表了同意意见，董事会表决程序合

法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 

 

特此公告。 

 

 

 

三安光电股份有限公司董事会 

                                                   2020年 8月 22日 


